
七、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序

号

货

物

名

称

招标文件技术要求技术参数

所投产品

偏差

描述
结论 备注：支持资料所在页码

制造

商名

称

品牌规格

型号

产品实际技术

参数

1

多功

能转

靶 X

射线

衍射

仪

1、运行环境

株式

会社

理学

Rigaku、

SmartLab SE

1、运行环境 无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

1.1 周围温度：15～25℃（在±

2℃的范围内）

1.1 使用温度：15～ 25℃

范围内，变动范围在±2℃

以内

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

1.2 相对湿度：65％以下（不结

露）

1.2 65%R.H.（相对湿度）

以下（不发生凝结）
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

1.3 适用电源：单相，AC220 V

（±10%），50/60Hz

1.3 适用电源：单相，

AC220～230V±10%、

50/60Hz±1%

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

1.4 接地电阻：≤10Ω 1.4 接地电阻≤10Ω 无偏差 满足 详见十、实质性技术要求



1

多功

能转

靶 X

射线

衍射

仪

株式

会社

理学

Rigaku、

SmartLab SE

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

1.5 持久性：仪器设计为连续

工作，可长期开机使用

1.5 仪器可长期开机连续

工作
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

2、X 射线发生器与光管 2、X 射线发生器与光管 无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

2.1 最大输出功率≥ 3 kW。 2.1 最大额定功率 3kW 无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

2.2 额定电压 20- 60 kV。
2.2 管电压可变范围

20～60 kV
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

2.3 额定电流 10- 60 mA。
2.3 管电流可变范围

2～60 mA
正偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

2.4 Cu 靶陶瓷光管，功率不小

于 2.2KW，标准尺寸设计；最小

精焦斑尺寸：≤0.4×12 mm
2
。

2.4 Cu 靶陶瓷光管，功率为

2.2kw，焦斑尺寸≤0.4×12

mm
2
。

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1



1

多功

能转

靶 X

射线

衍射

仪

株式

会社

理学

Rigaku、

SmartLab SE

2.5 电流电压稳定度：±0.01%

(外电压波动±1%时)。

2.5 电流电压稳定度±

0.01% 。
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

3、测角仪 3、测角仪 无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

3.1 测角仪具有光学定位系

统。

3.1 测角仪具有光学定位

系统
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

3.2 扫描方式：θ / θ 方式，

立式测角仪，样品水平放置。

3.2 θ/θ扫描方式，立式

测角仪，样品水平放置
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

3.3 2θ转动范围 2θ：-8°

~160°。

3.3 2θ转动范围满足：

-8°~160°（在配件无碰撞

情况下），可以停止在任何

规定角度

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

★3.4 测角仪半径：≥300 mm，

测角圆直径可连续改变。

★3.4 测角仪半径 300 mm，

测角圆直径可连续改变
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

3.5 最小步长：不大于 3.5 最小可读步长≤ 无偏差 满足 详见十、实质性技术要求



1

多功

能转

靶 X

射线

衍射

仪

株式

会社

理学

Rigaku、

SmartLab SE

0.0001° 0.0001° 的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

3.6 驱动方式：步进马达加光

学编码器驱动。

3.6 测角仪的驱动方式：步

进马达加光学编码器驱动
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

4、探测器 4、探测器 无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

4.1 先进一维阵列探测器，具

有零维、一维测量模式，软件切

换。提供的半导体阵列探测必

须适合小角和广角测试，最低

0.5 度起测。

4.1 提供半导体阵列探测

器 D/teX Ultra 250，具有

零维、一维测量模式，软件

切换。适合小角和广角测

试，最低 0.5 度起测。

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

4.2 子探测器个数（通道数）：

≥250 道，物理尺寸≤75μm，

且子探测器全部可用。支持原

位分析。

4.2 探测器通道 256 条，单

条探测元件尺寸 75μm，子

探测器全部可用，可支持原

位分析。

正偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

▲4.3 检测器窗口活性面积≥

360mm
2
。最大线性计数≥2×10

8

cps，背景：<0.1 cps。

▲4.3 有效探测面积 384

mm
2
，最大全局计数率≥2.5

×108 cps，背景：<0.1 cps。

正偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1



1

多功

能转

靶 X

射线

衍射

仪

株式

会社

理学

Rigaku、

SmartLab SE

▲4.4 探测器本身能量分辨

率：≤20%；具有高计数模式和

消荧光模式，在消荧光模式时，

可高效去除 Cu 靶测试含铁、钴、

镍元素产生的荧光干扰。完全

免维护。

▲4.4 探测器本身能量分

辨率：≤20%，具有高计数

模式和消荧光模式，在消荧

光模式时，可高效去除 Cu

靶测试含铁、钴、镍元素产

生的荧光干扰。

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

5、光路部分 5、光路部分 无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

5.1 所有光学附件均采用模块

化设计，安装、拆卸方便快捷。

5.1 所有光学附件均采用

模块化设计，安装、拆卸方

便快捷。

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

5.2 所有光学附件智能芯片识

别、自动精确定位。

5.2 所有光学附件智能芯

片识别、自动精确定位。
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1

▲5.3 提供一体化平行光路与

聚焦光路两套光学系统，光路

自动校准，无需拆卸快速切换，

平行光路采用平行光反射镜

（多层膜透镜）加平行光索拉

▲5.3 能提供一体化的

平行光路与聚焦光路两

套光学系统，光路自动校

准，无需拆卸，更换狭缝

可切换。平行光路采用多

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P1



1

多功

能转

靶 X

射线

衍射

仪

株式

会社

理学

Rigaku、

SmartLab SE

狭缝组合，角度发散度≤0.05

度；并含小角衍射模块，具有小

角衍射功能。

层膜透镜加索拉狭缝组

合，角度发散度≤ 0.05

度。含小角衍射模块，具

有小角衍射功能。

▲5.4 配置入射束和衍射束自

动狭缝各一个：0.05~7 mm，程

序自动可调，0.01 mm 步进。

▲5.4 配置电动入射束狭

缝盒可调宽度 0.05～7mm

（最小步长 0.001mm）和

电动衍射束狭缝盒可调

宽度 0.03～20mm （最小

步长 0.001mm）。

正偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件

P1-P2

5.5 配置 2.5°入射和衍射的

索拉狭缝组一对。

5.5 配置 2.5°入射和衍射

的索拉狭缝一对。
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P2

6、样品台 6、样品台 无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P2

▲6.1 标准样品台：具有 Z 轴

（高度）自动可调（马达驱动，

程序控制）功能。调整范围-8mm

至+2mm；调整精度（最小步长）：

▲6.1 具有 Z 轴（高度）自

动可调（马达驱动，程序控

制）功能。高度移动范围：

-8mm 至+2mm，调整精度最

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P2



1

多功

能转

靶 X

射线

衍射

仪

株式

会社

理学

Rigaku、

SmartLab SE

0.0002mm/步，配备不少于 80

只玻璃样品架和 2 只单晶硅零

背底样品架。

小步长 0.0002mm/步。配备

80 只玻璃样品架和 2 只单

晶硅零背底样品架。

7、仪器控制和数据采集系统
7、仪器控制和数据采集系

统
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P2

7.1 数据处理单元：≥1 套及

7.1 数据处理单元：电脑 1

套，配置为戴尔 Vostro

3910、I5 处理器、Win10 专

业版操作系统、16G 内存、

1T 固态硬盘，23.8 英寸显

示器。

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P2

7.2 激光打印机：≥1 套
7.2 惠普（HP）Laser MFP

1188a 激光打印机 1 套：
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P2

7.3 数据处理软件，含物相定

性、定量分析。

7.3 数据处理软件，含物相

定性、定量分析。
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P2

7.4 应用分析软件：点阵参数

精密化，晶粒大小与晶胞畸变&

7.4 应用分析软件包含点

阵参数精密化，晶粒大小与
无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产



1

多功

能转

靶 X

射线

衍射

仪

株式

会社

理学

Rigaku、

SmartLab SE

结晶度分析； 晶胞畸变&结晶度分析功

能。

品技术指标证明文件 P2

7.5 Rietveld 全谱拟合无标定

量分析及精修软件。

7.5 包含 Rietveld 全谱拟

合无标定量分析及精修软

件。

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P2

8、循环水冷系统

要求能连续工作，控温精度：≤

±2℃；供水流量：满足发生器

要求，

进水温度：应可调，保证主机正

常运转，并有过热保护。

8、循环水冷系统

能连续工作，控温精度≤±

2℃。供水流量能满足发生

器要求，进水温度可调，保

证机体正常运转，含有过热

保护。

无偏差 满足

详见十、实质性技术要求

的支持资料（四）所投产

品技术指标证明文件 P2

四、售后服务 四、售后服务 无偏差 满足 详见十二、售后服务计划

1.供货厂家提供主机必须为原

厂原装产品；供应商必须把设

备送至客户指定位置。仪器到

达后，在接到通知后 2 周内进行

免费配套安装调试，直至通过

验收。同时在现场对用户进行

操作、使用和日常维修等技术

培训，使用户能独立操作使用。

1.供货厂家理学公司提供

主机为原厂原装产品；我公

司负责把设备送至客户指

定位置。仪器到达后，在接

到通知后2周内进行免费配

套安装调试，直至通过验

收。同时在现场对用户进行

操作、使用和日常维修等技

无偏差 满足 详见十二、售后服务计划



术培训，使用户能独立操作

使用。

2.保修期：质保期满后，供方应

提供终身维修，软件免费升级。

2.质保期满后，我公司提供

终身维修，软件免费升级。
无偏差 满足 详见十二、售后服务计划

投标人（企业电子章）：河南惠科仪器设备有限公司

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情

况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描

述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。
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